
ハイボリューム端子

【製品の特長】
　極端につばの大きいシングルヘッダーピンです。
　主に、半導体や整流素子に接合され、熱容量の確保、
　放熱性、接合強度や気密性の向上を目的に使用され
　ます。
　
【参考仕様】
　材料：  無酸素銅（OFC）、黄銅など
　線径： φ0.7 ㎜ ~
　全長： 10 ㎜ ~
　　　　
【用途】
　車載用など


